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2023 年度利润分配预案的公告 

 

重要内容提示： 

 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.217 元（含税），每股以资

本公积转增 0.4 股。 

 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专户

中的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 

 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总

额及每股转增比例不变，相应调整每股分配金额以及转增数量，并将另行公告具

体调整情况。 

 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：从行业整体以及公司的

主要产品来看，公司均处于快速发展的阶段，需要储备较多的资金确保公司能够

长期健康稳定地发展，从而更好地为股东提供长期回报。 

 本次利润分配预案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 

一、利润分配预案内容 

1、经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，

母公司期末可供分配利润为人民币 323,116,344.25 元。经公司第四届董事会第十

五次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣

除回购专户中的股份数量）为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.17 元（含税）。截至 2024 年 3



月 27 日，公司尚未实施回购，公司总股本为 298,168,303 股，以此计算预计派发

现金红利 64,702,521.75 元（含税）。 

2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2024 年 3 月 27

日，公司尚未实施回购，公司总股本为 298,168,303 股，本次转增 119,267,322 股

后，公司总股本为 417,435,625 股。 

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变

动的，公司拟维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配金额以及转

增数量。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 

二、本年度现金分红比例低于 30%的原因说明 

2023 年度，归属于上市公司股东的净利润为 323,116,344.25 元，母公司净利

润为 330,909,024.76 元，上市公司本次拟分配的现金总额为 64,702,521.75 元（含

税），占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 20.02%，低于 30%，具

体说明如下： 

（一）符合公司业务发展阶段 

公司的主营业务为 MOSFET、IGBT 等半导体芯片、功率器件和模块的研发

设计及销售，为国内领先的功率半导体设计企业，在中国半导体行业协会发布的

中国半导体功率器件企业排行榜中，2016 年以来公司连续多年名列“中国半导体

功率器件十强企业”。公司参与的“智能功率驱动芯片设计及制备的关键技术与应

用”项目获得了 2019 年度江苏省科学技术一等奖，且获得 2020 年度国家技术发

明二等奖。公司连续两年荣列“福布斯中国最具创新力企业榜 TOP50”。 

半导体功率器件是半导体分立器件中的重要组成部分。功率半导体的市场规

模在全球半导体行业的占比在 8%—10%之间，结构占比保持稳定。半导体功率

器件几乎用于所有的电子制造业，包括计算机、网络通信、消费电子、汽车电子、

工业电子等电子产业，新兴应用领域如新能源汽车/充电桩、AI 服务器和数据中

心、风光发电、储能、智能装备制造、机器人、5G 通讯的快速发展也拉动了功

率器件市场的增长，因此行业周期性波动较弱，全球功率半导体市场规模稳步增

长。根据 Omida 的数据及预测，2023 年全球功率半导体市场规模达到 503 亿美

元，预计 2027 年市场规模将达到 596 亿美元，其中功率 IC 市场占 54.8%，功率



分立器件占 30.1%，功率模块占 15.1%；中国功率半导体的市场规模，预计 2024

年将达到 206 亿美元，占全球市场约为 38%。中国作为全球最大的功率半导体消

费国，未来市场发展前景良好。随着国家鼓励政策的进一步扶持、半导体功率器

件国产化趋势加速以及下游应用领域需求增长，我国半导体功率器件行业蕴含着

巨大的发展契机。 

因此，从行业整体以及公司的主要产品来看，公司均处于快速发展的阶段，

需要储备较多的资金确保公司能够长期健康稳定地发展，从而更好地为股东提供

长期回报。 

（二）满足公司经营目标的资金需求 

作为国内半导体功率器件领先企业，公司将依托国家对半导体等战略新兴行

业发展战略支撑，专注于中高端半导体功率器件和模块的研发设计及销售。在保

持 IGBT、MOSFET 产品技术和市场优势的基础上，公司将不断引进各类管理、

技术、营销人才，构建高效、现代化的经营管理体系，进一步深化 IGBT 产品、

拓展 MOSFET 产品、积极开发功率模块产品和智能功率 IC 产品，在该等产品领

域成为国内自主创新、技术领先、品质高端的自主品牌的优质企业。同时，公司

将持续创新，不断整合半导体功率器件封装测试环节垂直产业链，扩大国际先进

半导体功率器件封装产线并实现 SiC/GaN 宽禁带半导体、智能功率 IC 以及功率

模块的研发及产业化，进一步强化企业核心竞争力，成为汽车与光储充等行业功

率半导体第一品牌，稳定供应高性能、高质量、高可靠性的“硅基、化合物”功率

器件、集成电路及模块产品，加快发展成为国际一流的半导体功率器件企业。 

公司留存的未分配利润主要用于公司的研发与经营周转、新产线投入及新项

目的研发投入、外部产业链延伸等，以促进公司的产品开发与技术创新，延伸与

整合公司所处行业的垂直产业链，同时加强人力资源建设与市场开拓，有助于提

升公司的竞争力，进一步提高公司的盈利能力，保持稳定快速发展，给投资者带

来长期稳健的回报。 

（三）符合公司的分红规划 

为明确公司对股东的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分

配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利

润分配进行监督，公司董事会制订了《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》，



并经第三届董事会第十八次会议审议通过。 

根据规划，公司三年（即 2021-2023 年）以现金方式累计分配的利润不少于

未来三年实现的年均可分配利润的百分之二十。本次计划分红金额占 2023 年度

归属于上市公司股东的净利润比例为 20.02%，符合公司分红规划的要求。 

三、公司履行的决策程序 

1、董事会会议的召开、审议和表决情况： 

公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过《关于

2023 年度利润分配预案的议案》，同意 2023 年度利润分配预案。该议案尚需提

交公司 2023 年度股东大会审议。 

2、监事会意见： 

监事会认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提

下，综合考虑公司的经营发展及投资者的利益等因素提出的，不会对公司经营情

况产生重大影响，有利于公司的可持续发展。 

四、相关风险提示 

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公

司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营。本次利润分配预案尚

需提交公司 2023 年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，

并注意投资风险。 

 

特此公告。 

无锡新洁能股份有限公司董事会 

2024 年 3 月 28 日 
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